
半导体晶片甩干机|晶圆单片甩干机

产品名称 半导体晶片甩干机|晶圆单片甩干机

公司名称 中苇电子科技（上海）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ZWE
型号:ZS150
规格:2-6寸

公司地址 上海市虹口区海宁路137号7层E座744I室

联系电话 021-31300381 17091315559

产品详情

 

功能：

用于半导体晶片高速旋转干燥。

 

机理：

高速旋转使半导体晶片充分与空气接触，快速干燥。

 

参数：

转速可设置范围：300-8000/分



时间可设置范围：2*999秒

基片适用范围：10mm-150mm.

试用基片：硅片甩干，砷化镓晶片甩干，蓝宝石片甩干，碳化硅片甩干，磷化铟片甩干等半导体晶片甩

干

结构：半导体晶片卡装
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